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SiSiB® PC5936 是无色透明液体。 

 

CAS 号 13154-24-0 
EINECS 号 N/A 
分子式 C9H21ClSi 
分子量 192.8 
沸  点 80°C [10mmHg] 
闪  点 62°C 
  
外  观 无色透明液体 

密  度 0.903 
折光率 1.4515[25°C] 
含  量 99.0% by GC 

 

 

SiSiB® PC5936 可在药物合成中作为保护剂。 

有机硅保护剂是指有机合成中用于保护各种有机官能团的一种有硅烷化试剂。有机合成中，

如果分子中几个部位或官能团可能发生反应。若只希望在某一部位或官能团上发生反应。
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而且又找不到选择性的反应条件或试剂，此时可将不希望发生反应的部位保护起来，等达

到目的之后再恢复原来的官能团。这种办法称为“保护基团”法。用来暂时对特定部位进

行保护的物质称为保护剂。有机硅保护剂一般比较容易得到。其保护反应往往可以在比较

温和的条件下进行；完成保护任务后去除有机硅保护剂也比较容易。而且往往还可以有选

择性地去除。因此，有机硅保护剂在有机合成中的应用日益广泛。 

有机硅保护剂一般可以分为四大类：三甲基硅型、单官能位阻型、双官能位阻型和特种型。

其中。在所有的有机硅保护剂中,以三甲基硅型的应用最广,已成为当前有机合成中最常用的

保护基团之一。三甲基硅型按照其副产物的性质又可分为酸性、碱性和中性三类。 

有机硅保护剂的各类代表化合物中,三甲基硅烷基型的有三甲基氯(溴) 硅烷、三甲基甲磺酸

酯、双(三甲硅基) 硫酸酯、三甲硅基三氟甲磺酸酯、三甲硅基腈(酸性副产物) ,三甲基-N ,N-
二甲基氨基硅烷、三甲基 N ,N-二乙基氨基硅烷、六甲基二硅氮烷、N-三甲硅基咪唑、N ,O-
双(三甲硅基) 氨基甲酸酯、O-(三甲硅基)氨基甲酸酯(碱性副产物) ,N ,O-双(三甲硅基) 乙酰

胺、N ,O-双(三甲硅基) 三氟乙酰胺、N-三甲硅基乙酰胺、双(三甲硅基) 脲、三甲硅基-N ,N-
二苯基脲(中性副产物); 位阻型的有异丙基二甲基氯硅烷、三乙基氯硅烷、三异丙基氯硅烷、

叔丁基二甲基氯硅烷、苯基二甲基氯硅烷、叔丁基二苯基氯硅烷、叔丁基二甲基咪唑基硅

烷(单官能位阻型) ,二甲基二乙氧基硅烷、二甲基二乙酰氧基硅烷、二甲基二氯硅烷、1 ,2-
双(N ,N-二甲氯硅基) 乙烷、1 ,2-双(N ,N-二甲氨基二甲硅基) 乙烷(双官能位阻型) 其它类

型的有 2-三甲硅基乙醇、2-三甲硅基乙氧基甲基氯化物、2-(二苯基甲硅基) 乙醇等。 

 

本品标准包装为 20Kg 以及 180Kg 铁桶。 

25°C 或以下储存于原始未开封容器中，本品自生产之日起保质期为一年，过期产品经化验

合格后方可使用。 

 

本资料不包括安全使用本产品所需的安全信息。操作前，请阅读产品及其安全数据表以及

容器标签，以获取有关产品的安全使用、对身体、环境及健康危害的资料。 

 

本说明书中所有信息是基于我们目前所掌握的知识和经验，我们保留对本说明书更正或更

改其中的信息及说明的权利，恕不另行通知而不承担任何责任。正式采用本产品这前，应

先进行小型试验，以便确定最佳用量和使用条件。我们所提供的使用建议，不得被视为侵

包装和储存 

产品安全信息 

声明 
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犯任何专利权的原因。 

西斯博的唯一保证，是产品满足发货时的销售规格。若西斯博违反该保证，您所能获得的

唯一补偿，仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。 

西斯博声明，不对任何间接或附带性的损害负任何赔偿责任。 

 


